






























专利名称(译) 超声波探头

公开(公告)号 US10085717 公开(公告)日 2018-10-02

申请号 US14/808326 申请日 2015-07-24

[标]申请(专利权)人(译) 三星电子株式会社

申请(专利权)人(译) SAMSUNG ELECTRONICS CO.，LTD.

当前申请(专利权)人(译) SAMSUNG ELECTRONICS CO.，LTD.

[标]发明人 CHO KYUNGIL
SONG JONG KEUN

发明人 CHO, KYUNGIL
SONG, JONG KEUN

IPC分类号 A61B8/00

CPC分类号 A61B8/4444 A61B8/546 A61B8/4281

代理机构(译) 萨格鲁MION，PLLC

优先权 1020140102545 2014-08-08 KR

其他公开文献 US20160041129A1

外部链接 Espacenet

摘要(译)

一种超声波探头，包括：壳体，具有设置在壳体的第一端部的开口;换能
器，设置在与开口对应的位置，并配置成产生超声波;换能器下方设有散
热器;以及设置在所述换能器和所述散热器之间的印刷电路板（PCB），
其中所述散热器包括：主体部分，被配置为从所述换能器吸收热量;连接
部分形成在主体部分的侧部并连接到壳体。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/aee16dea-3f76-4385-ba4f-37c6ef634734
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